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emco Internal Bond Pendulum Check

Uberprifung des Internal Bond Testers
.

Prifset nach Tappi T 569 und I1ISO 16260

Der Prufkoffer beinhaltet:
e Prufkorper fur die Messbereiche Scott-Bond low und Scott-Bond high
e Adapterplatte flr Scott-Bond-Gerate zum Abschlagen der Prufkdrper
e Statistische Auswertung mit aussagekréftiger Interpretation zum technischen Zustand

des Internal Bond Testers

Die Uberprufung der Funktionsfahigkeit von Scott-Bond Internal Bond Testern erfolgt auf der
Grundlage normierter Prifkérper der emco GmbH nach Tappi T 569 und ISO 16260.
Adapterplatte und Auffangvorrichtung des emco Prifsets garantieren eine reproduzierbare
Gerateuberprifung beziglich des mechanischen Zustandes. Der emco Internal Bond
Pendulum Check liefert in wenigen Minuten die Aussage, ob das geprufte Gerat konform zum
Scott-Bond Mastergerat der PTS Heidenau misst. Das Prifset ist die ideale Erganzung zu

Ringversuchen.
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